
第22回 DIA日本年会2025
日本とアジア、そして世界との絆で患者へ届ける 明日のあたりまえ

10月19日～21日｜東京ビッグサイト

第22回DIA日本年会 2025 出展及び特別協賛のご案内



だい２２kai

第22回DIA日本年会2025 展示会について

2025年10月19日（日）から2025年10月21日（火）までの3日間の日程で、東京ビッグサイトにおいて、第22回DIA日本年会2025 を開催いたします。 
同日本年会開催期間に展示会を開催し、出展企業を募集します。
会場は昨年と同じ東京ビッグサイト会議棟になります。
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 Tel. 03-5530-1111
大会参加予定者1,200名以上を予定しております。プログラムの詳細は決まり次第ご案内いたします。
協賛につきましては例年のランチョンセミナー等の他に、今年度は新しい企画も増えます。
1. Innovation Theater
2. 出展企業の広告ビデオ
3. Digital Marketing（展示企業の一斉メール配信）
4. 6Fのホワイエにも展示ブースの設置が可能

詳細は協賛のご案内をご覧ください。

展示会場：東京ビッグサイト会議棟



展示ブース
Floor 企業 出展料 小間仕様 登録人員数

Exhibit 
Hall

１スペース 495,000 6.1㎡ (W2475mm×D2475mm） 1 Full meeting pass + 2 Booth Passes

２スペース 825,000 12.25㎡ (W4950mm×D2476mm） 2 Full meeting passes + 4 Booth Passes

３スペース 1,166,000 18.38㎡ (W7425mm×D2477mm） 3 Full meeting passes + 6 Booth Passes

４スペース 1,485,000 24.50㎡ (W4950mm×D4950mm） 4 Full meeting passes + 8 Booth Passes

アカデミア 165,000
2.4m2（W1980mm×D1200mm） 1 Full meeting pass + 2 Booth Passes

テーブル（W1800mm×H700mmｘD450mm）x 1台、椅子 × 2脚

6F

１スペース 495,000 6.1㎡ (W2475mm×D2475mm） 1 Full meeting pass + 2 Booth Passes

Tabletop 220,000
2.4m2（W1980mm×D1200mm） 1 Full meeting pass + 2 Booth Passes

テーブル（W1800mm×H700mmｘD450mm）x 1台、椅子 × 2脚

展示ブースの人員追加 １人分：16,500円 / ２人分：33,000円 / ３人分：49,500円

100ボルト電源込み、Wi-Fi使用可

ブース施工の申込受付
DIAが提供すrのはスペースのみです。パッケージブースまたはオーダーメイドブースの施工をご希望の場合は株式
会社ブランコへお申し込みください。 
dia-japan@branco.jp

The 22nd DIA Japan Annual Meeting 2025 Official Service Provider:
株式会社ブランコ http://branco.jp/

http://branco.jp/


協賛のご案内-1
特 典 プラチナ ゴールド シルバー

協賛費 1,265,000 968,000 715,000 

ランチョンセミナー

会場

✓ ✓ ✓

605/606 608, 101, 102
609, 

101(日曜日）608(日曜日）

セッション追加パス ３名 ２名 １名

1F 受付の看板にロゴを掲載 ✓ ✓ ✓

1Fエスカレータホールの案内看板ロゴを掲載 ✓ ✓ ✓

スタンプラリカードにロゴを掲載 ✓ ✓ ✓

✓ ✓

モバイルアプリの展示企業紹介にロゴを掲載 ✓ ✓

展示会場にて出展企業の広告ビデオを配信 ✓

ビッグサイト地上入口の看板にロゴを掲載 ✓

会議開催案内メールに１回ロゴを掲載 ✓

完売 完売



協賛のご案内-2

• 展示会場にセミナー会場を設営します
• セッションと同じ時間帯に30分のセミナーを実施します（月曜日、火曜日）

9:10-9:40 10:00-10:30 11:00-11:30 11:50-12:20 
13:40-14:10 14:30-15:00 のスロットから選択

• テーマ(Innovation)に沿うような内容のセミナーであること
• セミナーの実施は他社と共同でも可能です

目的：スタンプラリーカードを持参し各ブースを訪問する事で情報交換の機会を増やすこと
DIA年会参加者全員に、スタンプラリー・カードを配ります
景品は、人気のあるIT関連の物を含め、DIAや協賛会社でも用意します
カードには各企業のロゴを掲載します
４ブース毎に１回の抽選券がゲットできます
景品の抽選はいつでも@DIAブースにて実施

昨年DIAから提供した景品

スタンプラリーカード

Innovation Theater でのセミナー開催

スタンプラリー

協賛費：1スロット 330,000円

協賛費：38,500円



協賛のご案内-3

• 企画内容：展示会場にて出展企業の広告ビデオを配信します
• ５分程度の広告ビデオになります
• 休憩時間やお昼休みに配信します

• スポンサー（展示企業）がメールのコンテンツを提供します
• コンテンツはDIAのポリシーを順守してください
• メールは、イベント開催前にすべての登録参加者に送信します
• 送信日は、DIAが利用可能なスケジュールに基づいて決めます

参加者への会議開催案内メールに１回、貴社名及びロゴを掲載します

協賛費： 55,000円

出展企業の広告ビデオ

協賛費： 220,000円

スポンサーの一斉メール配信

協賛費： 33,000円

会議開催案内メールに１回ロゴを掲載

Digital Marketing



協賛のご案内-4

① 参加者全員に配布する展示企業紹介バックに、貴社の広告やブースの案内状、
ノベルティーグッズの引換券などをA4サイズで１部を封入します

② バッグに展示企業のロゴを掲載します
配布対象 : DIA 日本年会参加者 約1,200名
配布時期 : 開催当日、受付にて配布します
• 封入作業はDIA事務局にて実施します
• 印刷は貴社にてお願いします
• 封入物の納品等に関しては後日マニュアルにてご連絡します

 
• フロアに貴社の広告の立て看板を設置します（設置場所：1階のフロア ならびに 6Fのフロア）
• 自由デザイン, 印刷及び設置はDIAにて実施します
• 設置期間はDIA日本年会開催中になります
• 開催終了後は持ち帰りが可能です

DIA

コングレスバッグ

協賛費：① 44,000円  ② 110,000円

広告立て看板

協賛費：１枚 165,000円、 2枚 275,000円、 3枚 385,000円         

今年は提供中止になりました



協賛のご案内-5

① DIA日本年会のモバイルアプリ（Webアプリ）の展示企業紹介
 にロゴを掲載し、そこから企業概要に紐付けし紹介します
 企業概要は出展社がHTMLで自由に作成できます

② トップページにロゴを掲載し、企業の広告ビデオをリンク付けします

• ブースにてプレミアム・コーヒー、その他のドリンク、軽食等を訪問者に
提供が可能です

• 要望に応じてロゴ入りコーヒーカップもご用意可能です
• コーヒーマシンやケータリングにつきましては株式会社ブランコに

問い合わせしてください

DIA モバイルアプリへの広告

協賛費： 110,000円

協賛費：① 55,000   ② 110,000

プレミアム・ドリンクサービス



協賛のご案内-6

DIA日本年会展示サイトに貴社のロゴを掲載しご希望のサイトに
リンクを付けます

ビッグサイト地上入口の看板において、DIA 年会の案内と貴社名及びロゴを「Thank you to」として掲載します
募集数  4 社

９月にDIA日本年会の記事が掲載され、その紙面に御社の広告を掲載します
募集数    ２～３社
詳細及びお申し込みは別途お問い合わせください

協賛費： 22,000円

DIA日本年会サイトへのバナー広告

協賛費： 55,000円

DIA 日本年会 案内看板 （ビッグサイト）

薬事日報への広告

協賛費（変更があるかも知れません）
・ 全2段 縦65mm×横240mm ：110,000円
・ 全3段 縦100mm×横240mm：165,000円
・ 全4段 縦134mm×横240mm：220,000円
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申込方法
出展申込用紙にて、契約内容についてご了承の上、お申し込みください
なお、出展内容が本会の趣旨にそぐわない場合は、お申し込みをお断りすることがありますので、予めご了承ください

お支払い
お申込後に、DIA Japanよりご請求申し上げます
振込手数料は、御社にてご負担ください

  クレジットカードはVISAとMasterが利用可能です
出展者による出展契約の変更または取り消し
変更または取り消しについては所定のキャンセル料を申し受けます
詳細は申込用紙のキャンセルポリシーをご確認ください

当日までのスケジュールなど
① ブースの出展

ブース番号は、お申し込みの際に第３希望までお聞きして、原則お申し込み順に優先となります
出展マニュアルは追ってご案内させていただきます

② その他企画
お申込が確定しましたらマニュアルをDIA Japanより配布させていただきます

お申し込みに関してのご注意

お問い合わせ・お申し込み先（一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン）
 下記の担当者までお問合わせください。

 須佐秀雄 Hideo.Susa@diaglobal.org TEL: 080 5697 6836

mailto:hideo.susa@diaglobal.org
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